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(57) Формула полезной модели
1. Зонд для локального анодного окисления материалов, выполненный в виде по

крайней мере одной консоли, обладающей по крайней мере поверхностной
электропроводностью, с иглой, содержащей покрытие, отличающийся тем, что
электропроводящие свойства материалов иглы и покрытия, а также форма покрытия
на игле подобраны так, что по крайней мере поверхность острия иглы обладает
свойствами диэлектрика, а остальная часть иглы способна пропускать по крайней
мере поверхностный электрический ток, причем ближайшая точка электропроводящей
поверхности иглы удалена от крайней точки острия иглы на расстояние не более 1
мкм.

2. Зонд для локального анодного окисления материалов по п.1, отличающийся тем,
что игла изготовлена из диэлектрика, а покрытие является проводником и/или
полупроводником и нанесено на поверхность иглы так, что оно позволяет пропускать
по поверхности иглы электрический ток, причем покрытие удалено от крайней точки
острия иглы на расстояние не более 1 мкм.

3. Зонд для локального анодного окисления материалов по п.1, отличающийся тем,
что игла изготовлена из проводника и/или полупроводника, а покрытие является
диэлектриком и находится по крайней мере на острие иглы, причем ближайшая точка
поверхности иглы без покрытия удалена от крайней точки острия иглы на расстояние
не более 1 мкм.

4. Зонд для локального анодного окисления материалов по п.1, отличающийся тем,
что покрытие состоит из диэлектрика и полностью покрывает боковую поверхность
иглы и острие иглы, причем на поверхность покрытой диэлектриком иглы нанесено
дополнительное покрытие из проводника и/или полупроводника так, что
дополнительное покрытие позволяет пропускать по поверхности иглы электрический
ток, при этом дополнительное покрытие удалено от крайней точки острия иглы на
расстояние не более 1 мкм.
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5. Зонд для локального анодного окисления материалов, выполненный в виде по
крайней мере одной консоли, обладающей по крайней мере поверхностной
электропроводностью, с иглой, обладающей по крайней мере поверхностной
электропроводностью, отличающийся тем, что игла содержит наночастицу
диэлектрика со средним диаметром, не превышающим 1 мкм, зафиксированную на
острие иглы.

6. Зонд для локального анодного окисления материалов, выполненный в виде по
крайней мере одной консоли, обладающей по крайней мере поверхностной
электропроводностью, с иглой и электропроводящим элементом, отличающийся тем,
что игла и электропроводящий элемент электрически изолированы друг от друга,
электропроводящий элемент электрически соединен с электропроводящей частью
консоли, причем ближайшая к острию иглы часть электропроводящего элемента не
доходит до крайней точки острия иглы на расстояние не более 1 мкм.
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